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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING DECORATIVE PANELS
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DEKORPANEELEN

Fig. 2

(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing a decorative panel. The method comprises the following
method steps in order to generate a realistic perceptive impression of a structuring, even with a paint-containing top layer: ¢ a)
providing a carrier (10), * b) applying a decoration (12) onto at least a partial region of the carrier (10), * ¢) applying a paint-
containing top layer (14) onto the decoration, wherein * d) the paint-containing top layer (14) is partially hardened; wherein « d1) a
partial hardening of the top layer is realized while forming a hardening gradient and wherein the hardening gradient is established in
the direction of the thickness of top layer (14) so that a surface region of the top layer (14) is relatively more hardened than a deeper-
lying region of the top layer (14), and wherein * e) following the only partial hardening of the top layer (14) it is provided with a
structuring (16), wherein « f) method step e) occurs at least partially by a negative structuring; and * g) the paint-containing top layer
receives its final hardening after method step e). The invention further relates to a decorative panel.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Ertindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Dekorpaneels. Um einen besonders
realistischen Wahrnehmungseindruck einer Strukturierung auch bei einer lackhaltigen Deckschicht erzeugen zu kdnnen, umfasst das
Verfahren die Verfahrensschritte: ¢ a) Bereitstellen eines Trdgers (10), « b) Autbringen eines Dekors (12) auf zumindest einen
Teilbereich des Tragers (10), * ¢) Aufbringen einer lackhaltigen

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Deckschicht (14) auf das Dekor, wobei ¢ d) die lackhaltige Deckschicht (14) teilgehértet wird; wobei * d1) ein Teilhdrten der
Deckschicht realisiert wird unter Ausbildung eines Hartungsgradienten und wobei der Hartungsgradient in Richtung der Dicke der
Deckschicht (14) derart ausgebildet wird, dass ein Obertldchenbereich der Deckschicht (14) vergleichsweise stirker gehértet wird,
als ein tiefergehender Bereich der Deckschicht (14), und wobei « ) im Anschluss an das nur teilweise Hérten der Deckschicht (14)
diese mit einer Strukturierung (16) verschen wird, wobei * f) Verfahrensschritt ¢) zumindest teilweise durch eine
Negativstrukturierung erfolgt; und ¢ g) die lackhaltige Deckschicht nach Verfahrens schritt e) endgehértet wird. Die vorliegende
Erfindung betriftt terner ein Dekorpaneel.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Dekorpaneelen. Die
vorliegende Erfindung betrifft insbesondere ein Verfahren zum verbesserten Strukturieren
einer lackhaltigen Deckschicht eines Dekorpaneels im Rahmen einer Herstellung von

Dekorpaneelen. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Dekorpaneel.

Unter dem Begriff Dekorpaneel sind im Sinne der Erfindung Wand-, Decken, Tiir- oder
Bodenpannele zu verstehen, welche ein auf eine Trigerplatte aufgebrachtes Dekor aufweisen.
Dekorpaneele werden dabei in vielfiltiger Weise sowohl im Bereich des Innenausbaus von
Rédumen, als auch zur dekorativen Verkleidung von Bauten, beispielsweise im Messebau
verwendet. Eine der haufigsten Einsatzbereiche von Dekorpaneelen ist deren Nutzung als
Fuf3bodenbelag, zum Verkleiden von Decken, Winden oder Tiiren. Die Dekorpaneele weisen
dabei vielfach ein Dekor und eine Oberflichenstrukturierung auf, welche einen

Naturwerkstoff imitieren soll.

Beispiele fiir solche nachempfundenen Naturwerkstoffe sind Holzarten wie beispielsweise
Ahorn, Fiche, Birke, Kirsche, Esche, Nussbaum, Kastanie, Wenge oder auch exotische Holzer
wie Panga-Panga, Mahagoni, Bambus und Bubinga. Dartiber hinaus werden vielfach

Naturwerkstoffe wie Steinoberflichen oder Keramikoberflichen nachempfunden.

Bisher werden solche Dekorpaneele vielfach als Laminate hergestellt, bei welchen auf eine
Tragerplatte ein mit einem gewliinschten Dekor vorbedrucktes Dekorpapier aufgebracht wird,

auf welches dann wiederum ein sogenanntes Overlay aufgebracht wird. Nachdem
CD 41180/ UAM
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gegebenenfalls noch auf der dem Dekorpapier gegeniiberliegenden Seite der Trigerplatte ein
Gegenzugpapier aufgebracht wurde, wird der erhaltene Schichtenaufbau unter Verwendung

geeigneter druck- und/oder wirmeaktivierter Klebemittel fest miteinander verbunden.

Zum Schutz der aufgebrachten Dekorschicht sind in der Regeln Verschlei- oder
Deckschichten oberhalb der Dekorschicht aufgebracht. Vielfach ist es vorgesehen, dass in
solche  VerschleiB- oder Deckschichten eine eine Dekorvorlage imitierende
Oberflichenstrukturierung eingebracht ist, so dass die Oberfliche des Dekorpaneels eine
haptisch wahrnehmbare Struktur aufweist, welche ihrer Form und ihrem Muster dem
aufgebrachten Dekor angepasst ist, um so eine moglichst originalgetreue Nachbildung eines

natiirlichen Werkstoffes auch hinsichtlich der Haptik zu erhalten.

Bei dem Ausbilden der Deckschicht mit Lacken wird die Struktur dabei eingebracht durch
eine sogenannte Positivstrukturierung, bei welcher die Strukturen aufgebaut werden durch das
Aufbringen einer Lackschicht und dabei insbesondere durch das selektive Aufbringen der
erhabenen Bereiche der Struktur. Dies wird oftmals realisiert durch negativ strukturierte
Prigemittel, welche die Lackschicht entsprechend aufbringen konnen. Nachteilig an
derartigen Verfahren kann es sein, dass insbesondere grofBfldachige Bereich aufgebracht
werden konnen, das Ausbilden von kleinen und lokal begrenzten Bereichen, wie etwa von
Poren, jedoch nur schwer moglich ist. Daraus resultierend ist ein besonders realitdtsnaher
Eindruck der Struktur durch eine Positivstrukturierung von Lacken meist nur begrenzt
moglich. Eine Negativstrukturierung von lackhaltigen Deckschichten war bisher jedoch nicht

mit ausreichender Qualitdt moglich.

Aus dem Dokument WO 01/48333 Al ist ein Verfahren zum Herstellen von Oberfldchen mit
einer dekorativen Oberseite, beispielsweise fiir die Verwendung als Bodenbelag, bekannt.

Dabei wird auf eine bedruckte Oberfliche eine Deckschicht aufgebracht, wobei die
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Deckschicht als eine Mehrzahl von Lagen aufgebracht werden kann, welche nach dem

Auftragen und vor dem Auftragen der jeweils ndchsten Lage angehirtet wird.

Die Dokumente WO 02/28665 A1, US 5529 812 A und EP 2 402 174 A1 beschreiben jeweils
das Herstellen dekorativer Elemente, bei welchen eine Deckschicht aufgebracht und zunichst

teilgehirtet wird.

Dies beriicksichtigend ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum
Herstellen eines Dekorpaneels anzugeben, welches das aus dem Stand der Technik bekannte

Probleme zumindest teilweise zu tiberwinden vermag.

Gelost wir diese Aufgabe durch ein Verfahren gemid Anspruch 1. Geldst wir diese Aufgabe
femer durch ein Dekorpaneel gemidll Anspruch 8. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
vorliegenden Erfindung sind in den abhédngigen Anspriichen sowie in der weiteren
Beschreibung angegeben, wobei die Ausgestaltungen einzeln oder in Kombination eine

Weiterbildung der Erfindung darstellen kénnen.

Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Herstellen eines Dekorpaneels
vorgeschlagen, aufweisend die Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines Trégers,

b) Aufbringen eines Dekors auf zumindest einen Teilbereich des Tréigers,

c) Aufbringen einer lackhaltigen Deckschicht auf das Dekor,

welches dadurch gekennzeichnet ist, dass

d) die lackhaltige Deckschicht teilgehirtet wird; wobei

dl) ein Teilhdrten der Deckschicht realisiert wird unter Ausbildung eines

Hirtungsgradienten und wobei der Hirtungsgradient in Richtung der Dicke der

Deckschicht derart ausgebildet wird, dass ein Oberflichenbereich der
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Deckschicht vergleichsweise stirker gehdrtet wird, als ein tiefergehender
Bereich der Deckschicht, und wobei

e) im Anschluss an das nur teilweise Hirten der Deckschicht diese mit einer
Strukturierung versehen wird, wobei

) Verfahrensschritt €) zumindest teilweise durch eine Negativstrukturierung
erfolgt; und

2) die lackhaltige Deckschicht nach Verfahrensschritt e) endgehirtet wird.

In iiberraschender Weise hat sich gezeigt, dass dann, wenn die lackhaltige Deckschicht vor
einer Strukturierung teilgehértet wird und im Anschluss an ein derartiges Teilhdrten mit einer
Strukturierung versehen wird, bevor eine Endhirtung stattfindet, eine Negativstrukturierung
der lackhaltigen Deckschicht und damit eine besonders detailgetreue Strukturierung
beziehungsweise eine besonders detailgetreue Wahrnehmung der aufgebrachten Struktur
ermoOglicht werden kann. Insbesondere wird somit das Durchfilhren einer
Negativstrukturierung bei einer Lackschicht ermoglicht, also insbesondere auch lokal
begrenzte Vertiefungen der Struktur, etwa nachbildend Poren, etwa mittels eines Prigemittels,
einzubringen, was den Wahrnehmungseindruck der Strukturierung signifikant verbessern

kann.

Hierzu umfasst das Verfahren gemi3 Verfahrensschritt a) zunidchst das Bereitstellen eines
insbesondere plattenformigen Trédgers. Insbesondere kann dabei das Material des Trigers in
Abhidngigkeit des gewiinschten Einsatzbereichs gewihlt sein. So kann der Triger
beispielsweise aus einem Holzwerkstoff bestehen oder diesen umfassen, sofern das
Dekorpaneel keiner tibermédfigen Feuchtigkeit oder Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.
Soll das Paneel hingegen beispielsweise in Feuchtrdiumen oder im AufBenbereich eingesetzt

werden, kann der Triger beispielsweise aus einem Kunststoff bestehen oder diesen umfassen.
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Holzwerkstoffe im Sinne der Erfindung sind dabei neben Vollholzwerkstoffen auch
Materialien wie z.B. Brettsperrholz, Brettschichtholz, Stabsperrholz, Funiersperrholz,
Furnierschichtholz, Funierstreifenholz und Biegesperrholz. Dariiber hinaus sind unter
Holzwerkstoffen im Sinne der Erfindung auch Holzspanwerkstoffe wie z.B. Spanpressplatten,
Strangpressplatten, Grobspanplatten (Oriented Structural Board, OSB) und Spanstreifenholz
sowie auch Holzfaserwerkstoffe wie z.B. Holzfaserdimmplatten (HFD), mittelharte und harte
Faserplatten (MB, HFH) , sowie insbesondere mitteldichte Faserplatten (MDF) und
hochdichte Faserplatten (HDF) zu verstehen. Auch moderne Holzwerkstoffe wie Holz-
Polymer-Werkstoffe (Wood Plastic Composite, WPC), Sandwichplatten aus einem leichten
Kernmaterial wie Schaumstoff, Hartschaum oder Papierwaben und einer darauf aufgebrachten
Holzschicht, sowie mineralisch, z.B. mit Zement, gebundene Holzspanplatten bilden
Holzwerkstoffe im Sinne der Erfindung. Auch Kork stellt dabei einen Holzwerkstoff im Sinne

der Erfindung dar.

Kunststoffe, welche bei der Herstellung entsprechender Paneele beziehungsweise der Trager
eingesetzt werden konnen, sind beispielsweise thermoplastische Kunststoffe, wie
Polyvinylchlorid, Polyolefine (beispielsweise Polyethylen (PE), Polypropylen (PP),
Polyamide (PA), Polyurethane (PU), Polystyrol (PS), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalat (PET),
Polyetheretherketon (PEEK) oder Mischungen oder Co-Polymerisate dieser. Die Kunststoffe
konnen ubliche Fillstoffe enthalten, beispielsweise Kalziumcarbonat (Kreide),
Aluminiumoxid, Kieselgel, Quarzmehl, Holzmehl, Gips. Auch konnen sie in bekannter Weise

eingefirbt sein.

Ein derartiger Triager kann dabei im Wesentlichen ein solcher Triger sein, wie er dem

Fachmann aus dem Stand der Technik grundsitzlich bekannt ist.
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In einem weiteren Verfahrensschritt umfasst das vorbeschriebene Verfahren gemil
Verfahrensschritt b) das Aufbringen eines Dekors, welches beispielsweise eine Dekorvorlage
nachbilden oder diese imitieren soll, auf zumindest einen Teilbereich des Trigers. In diesem
Verfahrensschritt wird somit zumindest ein Teilbereich des Trédgers, insbesondere der

vollstdndige Trager, mit einem derartigen Dekor versehen.

Unter einer ,,Dekorvorlage kann dabei im Sinne der vorliegenden insbesondere verstanden
werden ein derartiger originaler Naturwerkstoff beziehungsweise zumindest eine Oberfldache

eines solchen, der durch das Dekor imitiert beziehungsweise nachempfunden werden soll.

Das Aufbringen des Dekors kann beispielsweise realisiert werden, indem unmittelbar auf den
Trager das Dekor aufgebracht wird, beispielsweise durch ein Druckverfahren. Dabei kann
ferner auf dem Triger ein geeigneter Druckuntergrund vorgesehen sein. Alternativ ist es im
Sinne der vorliegenden Erfindung nicht ausgeschlossen, dass das Dekor derart aufgebracht
wird, dass beispielsweise eine bereits bedruckte Faserschicht, wie beispielsweise
Papierschicht, oder auch eine bereits bedruckte Folie, wie beispielsweise aus Polyethylen,

Polypropylen oder Polyvinylchlorid, auf den Triger aufgebracht wird.

Im Sinne der Erfindung sind unter dem Begriff Faserwerkstoffe Materialien wie z.B. Papier
und Vliese auf Basis pflanzlicher, tierischer, mineralischer oder auch kiinstlicher Fasern zu
verstehen, ebenso wie Pappen. Beispiele sind Faserwerkstoffe aus pflanzlichen Fasern sind
neben Papieren und Vliesen aus Zellstofffasern Platten aus Biomasse wie Stroh, Maisstroh,
Bambus, Laub, Algenextrakte, Hanf, Baumwolle oder Olpalmenfasern. Beispiele fiir tierische
Faserwerkstoffe sind keratinbasierte Materialien wie z.B. Wolle oder Rosshaar. Beispiele fiir

mineralische Faserwerkstoffe sind aus Mineralwolle oder Glaswolle.

Gemil dem weiteren Verfahrensschritt ¢) wird folgend eine lackhaltige Deckschicht auf das

Dekor aufgebracht.
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Eine auch als Verschleiischicht bezeichnete Deckschicht im Sinne der Erfindung ist
insbesondere eine als duBerer Abschluss aufgebrachte Schicht, welche insbesondere die
Dekorschicht vor Abnutzung oder Beschiddigung durch Schmutz, Feuchtigkeitseinfluss oder
mechanische Einwirkungen wie beispielsweise Abrieb schiitzt. Dabei kann es vorgesehen
sein, dass die Verschleilschicht Hartstoffe wie beispielsweise Titannitrid, Titancarbid,
Siliciumnitrid, Siliciumcarbid, Borcarbid, Wolframcarbid, Tantalcarbid, Aluminiumoxid
(Korund), Zirconiumoxid oder Mischungen dieser aufweist, um die Verschleifestigkeit der
Schicht zu erhohen. Dabei kann es vorgesehen sein, dass der Hartstoff in einer Menge
zwischen 5 Gew.-% und 40 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 15 Gew.-% und 25 Gew.-% in
der VerschleiB3schichtzusammensetzung enthalten ist. Vorzugsweise weist der Hartstoff dabei
einen mittleren Korndurchmesser zwischen 10 pm und 250 um, weiter vorzugsweise
zwischen 10um und 100pum auf. Hierdurch wird vorteilhafter Weise erreicht, dass die
Verschleilschichtzusammensetzung eine stabile Dispersion ausbildet und eine Entmischung
bzw. ein Absetzten des Hartstoffes in der Verschleilschichtzusammensetzung vermieden
werden kann. Zur Ausbildung einer entsprechenden VerschleiBBschicht ist es in einer
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Hartstoff enthaltende und
Zusammensetzung in einer Konzentration zwischen 10 g/m? und 250 g/m?, vorzugsweise
zwischen 25 g/m? und 100g/m? aufgetragen wird. Die Auftragung der Deckschicht kann
beispielsweise mittels Walzen, wie Gummiwalzen oder mittels GieBvorrichtungen
aufgetragen werden. In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann es vorgesehen sein,
dass der Hartstoff zum Zeitpunkt des Auftrages der Verschleif3schichtzusammensetzung nicht
in der Zusammensetzung enthalten ist, sondern als Partikel auf die aufgetragenen

Verschleilschichtzusammensetzung aufgestreut wird und diese im Anschluss gehirtet wird.

Dabei ist dabei ist ferner vorgesehen, dass die Deckschicht lackhaltig ist. Unter einer
lackhaltigen Deckschicht kann dabei im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere

verstanden werden, eine Deckschicht, die insbesondere strahlungshirtbare Komponenten
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enthilt. Als Lacke konnen dabei insbesondere derartige Stoffe verstandent werden, die durch

UV-Strahlung gehirtet werden konnen.

Der Vorteil einer lackhaltigen Deckschicht kann insbesondere darin gesehen werden, dass
diese besonders stabil sein kann und dabei in der Verarbeitung besonders wenige Emissionen,

wie beispielsweise Geruchsemissionen, freisetzt.

Bei einem vorbeschriebenen Verfahren ist es ferner vorgesehen, dass bei einem weiteren
Verfahrensschritt d) die lackhaltige Deckschicht teilgehidrtet wird. Dieser Verfahrensschritt
des nur teilweisen Hirtens der Deckschicht ermdglicht es, die Deckschicht besonders
vorteilhaft vorzubereiten fiir eine Negativstrukturierung, wie dies nachfolgend im Detail

beschrieben wird.

Im Anschluss an das vorbeschriebene Teilhidrten wird die Deckschicht gemil
Verfahrensschritt e€) mit einer Strukturierung versehen, wobei dieser Schritt geméil
Verfahrensschritt f) zumindest teilweise durch eine Negativstrukturierung erfolgt. In diesem
Schritt wird die Deckschicht somit mit einer Struktur versehen, welche beispielsweise einer
Dekorvorlage entsprechen kann bzw. diese idealerweise vorlagenidentisch nachbilden kann.
Alternativ konnen fiir ein derartiges Dekor tibliche Strukturen eingebracht werden, welche
nicht zwingend vorlagenidentisch ausgebildet sein miissen, sondern ein derartiges Dekor
beziehungsweise eine jeweilige Dekorvorlage imitieren konnen. Dabei kdnnen beispielsweise
Poren einer Holzimitation und/oder andere Oberflichenstrukturen in die Deckschicht
eingebracht werden. Dieser Verfahrensschritt erfolgt dabei durch eine so genannte
Negativstrukturierung. Unter einer Negativstrukturierung kann dabei im Sinne der
vorliegenden Erfindung insbesondere verstanden werden, dass nicht, wie es bei Lacksystemen
gemiB dem Stand der Technik tiblich ist, erhabene Bereiche auf einer Grundfliche definiert
aufgetragen werden, sondern vielmehr im Gegensatz dazu Vertiefungen eingepresst werden.

Dies kann beispielsweise realisierbar sein, durch ein Prigewerkzeug, welches beispielsweise
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als Pragewalze ausgestaltet sein kann. Die Prigewalze kann beispielsweise zumindest an der
Prigeoberfliche aus einem Metall ausgestaltet sein, beispielsweise eine Stahlwalze sein, oder
ebenfalls wenigstens an der Prigeoberfliche aus einem Kunststoff geformt sein. Dabei kann
der Kunststoff insbesondere ein Hartkunststoff sein, wobei ein Hartkunststoff im Rahmen der
vorliegenden Erfindung insbesondere ein derartiger Kunststoff sein kann, der eine Hérte in
einem Bereich von > 80 Shore, beispielsweise > 100 Shore, gemessen nach DIN EN ISO 868,

aufweist.

Es kann dabei vorgesehen sein, dass die Strukturierung der Deckschicht vollstandig durch ein
Negativverfahren erfolgt, es ist jedoch im Rahmen der Erfindung nicht ausgeschlossen, dass
Teile der Deckschicht durch eine Positivstrukturierung strukturiert werden, also erhabene

Bereiche definiert aufgetragen werden konnen.

Insbesondere ist es bevorzugt, dass die Aufbringung der Struktur beziehungsweise das
Einprigen der Struktur in Ubereinstimmung mit dem aufgebrachten Dekor der Trigerplatte
erfolgt, um eine moglichst originalgetreue Nachbildung eines natiirlichen Werkstoffes zu
erhalten. Dabei kann es vorgesehen sein, dass die Strukturierung der Deckschicht mittels
geeigneter optischer Verfahren erfolgt und eine Ausrichtung des Prigewerkzeugs und der
Tragerplatte zueinander in Abhéngigkeit des erfassten Dekors erfolgt. Zur Ausrichtung des
Prigemittels und der Trigerplatte zueinander kann es dabei vorgesehen sein, dass eine zur
Ausrichtung notwendige Relativbewegung zwischen Prigewerkzeug und Trégerplatte
zueinander durch eine Verschiebung der Trigerplatte oder durch eine Verschiebung des

Prigewerkzeugs erfolgt.

Dadurch, dass vor einem Einbringen der Strukturierung die lackhaltige Deckschicht nicht
vollstidndig, sondern nur teilweise gehirtet beziehungsweise nur angehirtet wird, kann die
Deckschicht derart vorbehandelt werden, dass ein Pragemittel die entsprechende Struktur in

die Deckschicht einpragen kann und die Struktur ferner nach dem Einbringen ihre Form
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zumindest bis zu einem vollstindigen Héarten beibehalten kann. Somit kann der Nachteil der
Behandlung einer lackhaltigen Schicht aus dem Stand der Technik umgangen werden,
wonach eine Negativpragung nicht moglich war. Ein grundsétzliches Ziel der Teilhdrtung
beispielsweise der gesamten Deckschicht oder nur eines definierten Bereichs derselben ist
dabei insbesondere, die Deckschicht derart zu behandeln, dass eine ausreichende Stabilitét fiir
eine dauerhafte Strukturierung auch nach dem Entfernen des Prigemittels von der
Deckschicht gegeben ist. Weiterhin soll jedoch eine ausreichende Flexibilitdt der Deckschicht
gegeben sein, um durch das Prigemittel problemlos eine Strukturierung in die Deckschicht
einfigen zu konnen. In iberraschender Weise hat sich gezeigt, dass das Vorstehende
insbesondere durch das Durchfiihren einer Teilhédrtung der Deckschicht ermdglicht werden

kann.

Im Anschluss an das Einbringen der Struktur in die Deckschicht kann diese dann geméif

Verfahrensschritt g) endgehirtet beziehungsweise vollstindig ausgehirtet werden.

Durch das vorbeschriebene Verfahren wird es somit zusammenfassend erméglicht, durch ein
Negativstrukturieren der lackhaltigen Deckschicht eine Strukturierung zu erzeugen, durch
welche der Wahrnehmungseindruck des dekorierten Paneels besonders nah an das Original
bzw. an die Dekorvorlage heran reicht. In anderen Worten konnen durch das vorbeschriebene

Verfahren qualitativ besonders hochwertige Dekorpaneele erzeugt werden.

Ein Teilhdrten der Deckschicht wird dabei insbesondere realisiert unter Ausbildung eines
Hirtungsgradienten. Dies soll im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere bedeuten,
dass in der Deckschicht Bereiche vorliegen, die teilgehirtet sein konnen und dabei eine
vergleichsweise geringe Hartung aufweisen oder die auch vollstindig ungehértet sein konnen,
und dass ferner in der Deckschicht Bereiche vorliegen, die teilgehirtet sind und eine
vergleichsweise hohere Hirtung aufweisen, wobei die jeweiligen Bereiche lokal begrenzt,

also mit einem Hirtungsgradienten beziehungsweise mit einem rdumlichen
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Hirtungsgradienten, vorliegen. Dabei kann insbesondere die Kombination von
vergleichsweise weniger gehirteten Bereichen beziehungsweise ungehirteten zu
vergleichsweise stirker gehirteten Bereichen und damit von vergleichsweise flexiblen zu
vergleichsweise stabilen Bereichen in der Deckschicht in besonders vorteilhafter Weise ein
eine Kombination von flexiblen zu stabilen Bereichen und dadurch ein Negativstrukturieren

der lackhaltigen Deckschicht ermoglichen.

Dabei ist es insbesondere vorgesehen, dass ein Hartungsgradient realisiert wird in Richtung
der Dicke der Deckschicht. In dieser Ausgestaltung kann in anderen Worten somit
insbesondere die Oberfliche bzw. ein Oberflichenbereich der Deckschicht vergleichsweise
stirker gehdrtet werden, wobei tiefergehende Bereiche der Deckschicht im Vergleich zu den
Bereichen der Oberfliche der Deckschicht weniger gehirtet sind. Beispielsweise kann eine
Hirtung stattfinden an der Oberfliche der Deckschicht und dabei in einem rdumlichen
Bereich, der ungefdhr einem Bereich von < 50% bezogen auf die Gesamtdicke der
aufgetragenen Deckschicht, etwa in einem Bereich von > 20% bis < 40% bezogen auf die
Gesamtdicke der aufgetragenen Deckschicht betridgt. Beispielsweise kann das obere Drittel
beziehungsweise die oberen 33% der Deckschicht eine vergleichsweise hohere Hirtung
aufweisen, als der restliche Bereich der Deckschicht. In dieser Ausgestaltung kann somit
beispielsweise die Oberfliche sozusagen angeliert werden, wobei tiefergehende Bereiche der
Deckschicht nur geringfiigig angehértet sind. Dadurch kann erméglicht werden, dass durch
die vergleichsweise flexiblen Bereiche im Inneren der Deckschicht ein Prigemittel
problemlos in die Deckschicht eindringen und somit eine Struktur einprdgen kann, durch die
vergleichsweise stirker angehérteten Bereiche an der Oberflidche der Deckschicht jedoch eine
ausreichende Stabilitdt erzeugt werden kann, dass die Struktur nach Entfernen des
Prigemittels zumindest bis zu einem vollstindigen Endhirten der Deckschicht bestehen
bleiben kann. Dadurch kann insbesondere eine wenig zeitaufwindige Hirtung realisiert

werden, so dass ein Herstellungsverfahren fiir ein Dekorpaneel in dieser Ausgestaltung
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besonders Skonomisch durchfiihrbar sein kann. Dabei kann eine derartige Hértung bereits

ausreichen, um eine problemlose Negativstrukturierung durchfiithren zu kénnen.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des vorbeschriebenen Verfahrens kann ein Teilhdrten der
lackhaltigen Deckschicht durchgefiihit werden unter Verwendung einer Strahlungsquelle
beziehungsweise mit einer Leistung der Strahlungsquelle in einem Bereich von < 80 W,
beispielweise in einem Bereich von >5W bis < 50 W, besonders bevorzugt > 30W bis <40 W.
Alternativ oder zusitzlich kann es vorgesehen sein, dass ein Teilhédrten der lackhaltigen
beziehungsweise strahlungshirtbaren Deckschicht durchgefiihrt wird unter Verwendung einer
Strahlung mit einer Wellenldnge in einem Bereich von > 200nm bis < 380nm, beispielsweise
in einem Bereich von > 240nm bis < 280nm, beispielsweise bei 254nm. Dabei kann als
Strahlungsquelle beispielsweise eine Niederdrucklampe beziehungsweise Kurzwellenstrahler

verwendet werden, wie etwa ein Galliumstrahler.

Insbesondere das Erzeugen beziehungsweise Verwenden einer Strahlung in dem
vorgenannten Leistungsbereich und/oder unter Verwendung einer vorbeschriebenen
Wellenldnge im UV-Wellenbereich kann das Erzeugen einer Teilhdrtung und dabei auch das
Erzeugen eines Hirtungsgradienten in besonders vorteilhafter Weise ermdoglichen. Die
vorgenannten Leistungswerte stehen dabei im Gegensatz zu den im Stand der Technik
bekannten Werten, bei denen insbesondere eine Strahlung im Langwellenbereich bzw. eine
hohe Strahlungsleistung von iiblicherweise mehr als mehr als 80W, beispielsweise bis zu
200W, verwendet wird. Im Gegensatz zu den aus dem Stand der Technik bekannten
Strahlungsparametern kann in iiberraschender Weise insbesondere in dieser Ausgestaltung auf
besonders einfache Weise ermoglicht werden, dass die verwendete Strahlung beispielsweise
nicht die vollstindige Dicke der Deckschicht durchdringt und damit ein vollstdndiges Hérten
bewirkt, sondern vielmehr regulierbar und definierbar beispielsweise nur ein definierter
Oberfldchenbereich der Deckschicht einer Hartung unterworfen wird, oder dass die gesamte

Deckschicht nur teilweise aber noch nicht endgehirtet wird. Somit kann insbesondere durch
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Verwenden einer Strahlung unter Einsatz der vorbeschriebenen Parameter auf besonders

sichere und definierte Weise ein gewlinschter Strahlungsgradient eingestellt werden.

Beispielsweise kann unter Verwendung einer Wellenlidnge in dem vorbeschriebenen Bereich,
etwa bei weniger als 300nm, beispielsweise bei 254nm, ein Oberfldchenberiech einer Dicke
von 3 bis 4 um gehirtet werden. Somit kann, wenn die Deckschicht etwa eine derartige Dicke
aufweist, die gesamte Deckschicht teilgehirtet werden. Dies kann nicht beschriankend der Fall
sein bei einem Auftrag der Deckschicht mit einer Menge von 30-40 g/m’. Werden groBere
Mengen der Deckschicht aufgebracht, etwa wenn die Oberfliche des Dekors zu uneben ist,
kann dann der unterhalb des vorbeschriebenen Dickenbereichs vorliegende Bereich der
Deckschicht durch die Strahlen der vorbeschriebenen Wellenlidnge unbehandelt bleiben. Dann
kann es von Vorteil sein, vor einem Behandeln der Oberfliche der Deckschicht die gesamte
Deckschicht anzuhirten, etwa unter Verwendung einer Wellenldnge in einem Bereich von
340-360 nm, und anschlieBend die Oberfliche der Deckschicht durch eine Wellenlidnge in
dem vorbeschriebenen Bereich, etwa bei weniger als 300nm, beispielsweise bei 254nm,
verstirkt teilzuhdrten. Somit kann auch eine zweistufige Teilhdrtung der Deckschicht von
Vorteil sein. Grundsitzlich kann die Dicke des vergleichsweise stirker gehérteten
Oberfldchenbereichs abhingen von den gewidhlten Parametern, wie insbesondere Wellenlidnge

der verwendeten Strahlung und Leistung der Strahlungsquelle.

In einer weiteren Ausgestaltung des vorbeschriebenen Verfahrens kann der Abstand der
Strahlungsquelle zu der zu strukturierenden Oberfldche der Deckschicht verdnderbar sein.
Dabei kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass insbesondere der Abstand von der
Strahlungsquelle zu der Oberfliche der Deckschicht verdnderbar ist beziehungsweise die
Strahlungsquelle etwa entsprechend von der Deckschicht weg oder zu der Deckschicht hin
verlagerbar sein kann. Insbesondere in dieser Ausgestaltung kann das Verfahren besonders
anpassbar sein, da mit einer Strahlungsquelle beispielsweise unterschiedliche Schichtdicken

der Deckschicht wie auch unterschiedlichste Materialien der Deckschicht durch Variation des
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Abstands behandelt und dabei beispielsweise ein Hirtungsgradient eingestellt werden kann.
Somit kann insbesondere in dieser Ausgestaltung es moglich sein, dass ein besonders definiert
einstellbarer Oberflachenbereich der Deckschicht vergleichsweise stirker gehirtet wird, als

beispielsweise weitere Bereiche der Deckschicht.

In einer weiteren Ausgestaltung des vorbeschriebenen Verfahrens kann die lackhaltige
Deckschicht mit einer Dicke aufgebracht werden, die in einem Bereich von zwischen > 1um
und < 5mm, vorzugsweise zwischen > Ium und < 20um liegt. Derartige Dicken der
Deckschicht konnen Dbereits ausreichen, um zum einen eine hochst realistische
Oberflidchenstrukturierung einbringen zu konnen, und dabei weiterhin einen wie vorstehend
beschrieben ausgestalteten Hirtungsgradienten einstellen zu konnen. Denn bereits bei
derartigen Dicken kann beispielsweise vermieden werden, dass die Deckschicht durch die
Gesamtdicke gleichermaflen gehdrtet wird sondern es kann vielmehr erlaubt werden, dass
beispielsweise ein Oberflichenbereich der Deckschicht gehdrtet wird, wohingegen ein
tieferliegender Bereich der Deckschicht vergleichsweise weniger gehdrtet ist. Die konkrete zu

verwendende Dicke ist dabei in fiir den Fachmann verstindlicher Weise anzupassen

beispielsweise an die aufzubringende Struktur oder andere anwendungsbezogene Parameter.

In einer weiteren Ausgestaltung des vorbeschriebenen Verfahrens kann die lackhaltige
Deckschicht einen Acrylat-basierten Lack aufweisen. Insbesondere kann die Deckschicht ein
oder mehrere Acrylate aufweisen, die insbesondere modifiziert sein konnen durch
Polyurethan (PU) beziehungsweise koénnen Acrylat-/Polyurethan-Systeme Verwendung
finden. Insbesondere derartige Lacksysteme konnen eine besonders kratz- und stoBfeste
Deckschicht ausbilden, was das herzustellende Dekorpaneel besonders widerstandsfihig
machen kann. Dabei wurde es erst durch die vorliegende Erfindung moglich, derartige
Lacksysteme mit einer Negativstrukturierung zu versehen, um so einen besonders

hochwertigen Struktureindruck mit den Vorteilen der Lackschicht zu ermdglichen.
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In einer weiteren Ausgestaltung des vorbeschriebenen Verfahrens kann das Dekor durch ein
Direktdruckverfahren aufgebracht werden. Unter dem Begriff "Direktdruck” wird im Sinne
der Erfindung das Aufbringen eines Dekors direkt auf den Triger eines Paneels oder auf eine
auf dem  Trdger aufgebrachte nicht bedruckte  Faserwerkstoffschicht oder
Folienwerkstoffschicht verstanden. Entgegen der konventionellen Verfahren, bei welchen auf
einen Trédger eine zuvor mit einem gewiinschten Dekor bedruckte Dekorschicht aufgebracht
wird, erfolgt beim Direktdruck das Aufdrucken des Dekors unmittelbar im Zuge der Paneel-
Herstellung. Dabei konnen unterschiedliche Drucktechniken, wie beispielsweise Flexo-Druck,
Offset-Druck oder Siebdruck zum Einsatz gelangen. Insbesondere konnen dabei
Digitaldrucktechniken, wie beispielsweise Inkjet-Verfahren oder Laserdruck-Verfahren

eingesetzt werden.

Beispielsweise kann auf dem Trdger ein Druckuntergrund fiir ein durch Direktdruck,
insbesondere Digitaldruck, aufzubringendes Dekor vorgesehen sein, welcher ein sogenannter
Primer sein kann. Dabei kann etwa ein solcher verwendet werden, der auf Basis eines
Urethanacrylates ausgebildet ist. Dabei kann das Urethanacrylat in Form von reaktiven
Oligomeren bzw. Prepolymeren in der Primer-Zusammensetzung enthalten sein. Unter dem
Begriff ,reaktives Oligomer* bzw. , Prepolymer* ist dabei im Sinne der Erfindung eine
Urethanacrylat-Einheiten aufweisende Verbindung zu verstehen, welche strahlungsinduziert,
ggf. unter Zusatz eines reaktiven Bindemittels oder eines Reaktivverdiinners zu
Urethanacrylat-Polymer reagieren kann. Der Primer kann im erfindungsgemif3en Verfahren
bevorzugt mittels Gummiwalzen auf die Trédgerplatte aufgebracht werden. Bevorzugt wird der
Primer in einer Menge zwischen >1 g/m? und <100 g/m?, vorzugsweise zwischen >10 g/m?
und <50 g/m?, insbesondere zwischen >20 g/m? und <40 g/m? aufgetragen. Im Anschluss an
den Auftrag des Primers auf die Trigeroberfliche erfolgt eine Bestrahlung mit einer

Strahlungsquelle geeigneter Wellenldnge.
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Dabei ist es unabhingig vom eingesetzten Druckverfahren bevorzugt, dass das Dekor mittels
strahlungshirtbarer Farben oder Tinten aufgebracht wird. Unter dem Begriff
strahlungshirtbare Farbe ist dabei im Sinne der Erfindung eine binde- und/oder
fiillmittelmittelhaltige sowie Farbpigmente aufweisende Zusammensetzung zu verstehen,
welche induziert durch elektromagnetische Strahlung geeigneter Wellenldnge, wie z.B. UV-
Strahlung, oder Elektronenstrahlung zumindest teilpolymerisiert werden kann. Unter dem
Begriff strahlungshirtbare Tinte ist dabei im Sinne der Erfindung eine im Wesentlichen
Fullmittel freie, Farbpigmente aufweisende Zusammensetzung zu verstehen, welche induziert
durch elektromagnetische Strahlung geeigneter Wellenldnge, wie z.B. UV-Strahlung, oder

Elektronenstrahlung zumindest teilpolymerisiert werden kann.

Es kann ferner vorgesehen sein, dass insbesondere vor einem Druckwerk eines
Direktdruckverfahrens, beispielsweise umfassend einen Tintenstrahldrucker, der zu
bedruckten Triager mit einer Vorrichtung zum Ableiten elektrostatischer Ladungen behandelt
wird. Dadurch kann ein besonders genaues Druckbild ermdoglicht werden, da verhindert
werden kann, dass die sich im Laufe des Produktionsprozesses aufbauende undefinierte
elektrostatische Ladung in den zu bedruckenden Trdgern zu einer undefinierten Ablenkung
der Farb- bzw. Tintentropfen auf Threm Weg vom Druckkopf zur zu bedruckenden Oberfliche
fiihrt. Die Vorrichtung zum ableiten elektrostatischer Ladungen kann beispielsweise gebildet
sein durch ein lonisierungsgebldse, welches ionisierte Luft iber den Triger leitet. Weiterhin
kann es vorgesehen sein, dass die Einrichtung zur Ableitung elektrostatischer Ladungen
wenigstens eine Rolle, Biirste oder Lippe aus einem leitfidhigen Material aufweist, welche den
Trager zumindest im Bereich des Druckwerks elektrisch leitend kontaktiert und welche mit
einem elektrischen Massenpotential verbunden ist. Das elektrische Massenpotential kann

beispielsweise durch eine Erdung bereitgestellt werden.
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Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemifen Verfahrens
wird hiermit explizit auf die Erlduterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgeméifen

Dekorpaneel, den Figuren sowie der Figurenbeschreibung verwiesen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner ein Dekorpaneel, aufweisend einen
insbesondere plattenformigen Tridger, ein Dekor und eine nicht strukturierte lackhaltige
Deckschicht. Das Dekorpaneel ist dabei dadurch gekennzeichnet, dass die nicht strukturierte
lackhaltige Deckschicht nicht vollstindig, sondern lediglich teilgehirtet ist, wobei die
Deckschicht derart teilgehértet ist, dass ein Hértungsgradient in Richtung der Dicke der
Deckschicht vorliegt, und wobei ein Oberfliachenbereich der Deckschicht vergleichsweise
stirker gehértet ist, als ein tiefergehender Bereich der Deckschicht. Durch ein Teilhédrten der
Deckschicht kann in besonders vorteilhafter Weise eine Zwischenstufe beziehungsweise ein
Halbzeug gefertigt werden, welches beziiglich einer nachfolgenden Strukturierung besonders
vorteilhafte Eigenschaften aufweist. So kann die Deckschicht insbesondere eine ausreichende
Flexibilitdt aufweisen, um das Eindringen eines Prigemittels, wie beispielsweise einer
Prigewalze, zu erméglichen, und dabei ferner eine ausreichende Stabilitit aufweisen, um die
eingeprégte Struktur bis zu einem vollstindigen Hérten beizubehalten. Dabei wird auch dieses
Zwischenprodukt bereits als Dekorpaneel bezeichnet, da es einen Triger aufweist, der bereits
mit einem Dekor versehen ist, auch wenn insbesondere die Oberflichenstruktur und
gegebenenfalls die Grofle noch von dem Endprodukt abweichen kann. Ein derartiges
Zwischenprodukt beziehungsweise eine derartige Zwischenstufe kann dabei insbesondere
dazu dienen, in die noch nicht strukturierte lackhaltige Deckschicht mittels eines
Negativverfahrens beziehungsweise mittels einer Negativstrukturierung eine eine
Dekorvorlage imitierende Struktur einzuprigen. Dies kann einen Wahrnehmungseindruck

schaffen, der besonders realistisch ist.

Insbesondere die Kombination von vergleichsweise weniger gehirteten Bereichen

beziehungsweise ungehdrteten zu vergleichsweise stirker gehirteten Bereichen und damit von
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vergleichsweise flexiblen zu vergleichsweise stabilen Bereichen in der Deckschicht kann
dabei in besonders vorteilhafter Weise ein Negativstrukturieren der lackhaltigen Deckschicht

ermoglichen, wie dies vorstehend mit Bezug auf das Verfahren beschrieben ist.

In einer weiteren Ausgestaltung des Paneels kann die lackhaltige Deckschicht einen Acrylat-
basierten Lack aufweisen. Insbesondere kann die Deckschicht Acrylate aufweisen, die
insbesondere modifiziert sein konnen durch Polyurethan beziehungsweise konnen Acrylat-
/Polyurethan-Systeme Verwendung finden. Insbesondere derartige Lacksysteme konnen eine
besonders kratz- und stoBfeste Deckschicht ausbilden, was das herzustellende Dekorpaneel
besonders widerstandsfahig machen kann. Dabei wurde es erst durch die vorliegende
Erfindung moglich, derartige Lacksysteme mit einer Negativstrukturierung zu versehen, um
so einen besonders hochwertigen Struktureindruck mit den Vorteilen der Lackschicht zu

ermoglichen.

In einer weiteren Ausgestaltung des Paneels kann die Deckschicht zumindest teilweise derart
gehirtet sein, dass ein Vernetzungsgrad vorliegt in einem Bereich von > 50% bis < 90%,
beispielsweise in einem Bereich von > 65% bis < 85%, besonders bevorzugt in einem Bereich
von = 70% bis < 80%. Dabei kann der Vernetzungsgrad beispielsweise bestimmbar sein
mittels Bestimmung des Gelgehalts nach DIN ISO 10147. In iiberraschender Weise hat sich
gezeigt, dass insbesondere bei einem Teilhédrten der Deckschicht beziehungsweise wenigstens
einer, vorzugsweise sdmtlicher, hartbaren Komponente der Deckschicht bis zu einem
vorgenannten Bereich, eine hohe Flexibilitat bei gleichzeitig hoher Stabilitét erzeugt wird, so
dass die vorbeschriebene Negativstrukturierung auch bei lackhaltigen Deckschichten méglich

ist.

Dabei kann zusitzlich oder alternativ zu dem vorbeschriebenen Vernetzungsgrad die
teilgehirtete Deckschicht zumindest teilweise, also etwa in einem Oberflichenbereich, wie

dieser vorstehend mit Bezug auf einen Hértungsgradienten beschrieben ist, oder auch ginzlich
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eine Pendelhiirte aufweisen beziehungsweise bis zu einer Pendelhirte gehirtet sein, die in
einem Bereich von > 65 bis < 80 Sekunden liegt. Derartige Pendelhdrten konnen weiter
bevorzugt dazu beitragen, dass ein Einpriigen einer definierten Struktur durch ein Prigemittel
vorteilhaft moglich ist, jedoch eine eingeprigte Struktur bis zu einem Endhirten stabil bleibt.
Grundsitzlich kann unter der Pendelhirte ein Mal fiir die Oberflichenhirte verstanden
werden. Hierbei wird ein Pendel mit halbkugelformigen Fiilen auf die Lackoberfliche
aufgesetzt. Das Pendel wird bis zu einem bestimmten Winkel ausgelenkt und losgelassen. Es
wird dann die Zeit in Sekunden gemessen, die vergeht, bis das am ersten Punkt in
Schwingung versetzte Pendel den zweiten Punkt nicht mehr bertihrt Je hirter eine
Beschichtung ist, desto ldnger schwingt das Pendel. Die Pendelhirte kann dabei insbesondere

ermittelbar sein unter Anwendung der DIN ISO 1522 oder DIN 53157.

In einer weiteren Ausgestaltung des Paneels kann die Deckschicht eine Dicke aufweisen, die
in einem Bereich von zwischen > lum und < 5mm, vorzugsweise zwischen > Ipum und <
20um. Dabei konnen derartige Dicken besonders vorteilhaft sein fiir eine
Negativstrukturierung, wobei die konkrete gewidhlte Dicke insbesondere abhiingig sein kann

von der konkreten Ausgestaltung.

Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemifien
Dekorpaneels wird hiermit explizit auf die Erlduterungen im Zusammenhang mit dem

erfindungsgeméfBen Verfahren, den Figuren sowie der Figurenbeschreibung verwiesen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren weiter erldutert. Dabei zeigen:

Fig. 1a)-d)  einen schematischen Ablauf einer Ausgestaltung des erfindungsgemifB3en
Verfahrens; und
Fig.2 a)-d) einen schematischen  Ablauf einer weiteren  Ausgestaltung des

erfindungsgeméflen Verfahrens.
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Fig. 1 zeigt in Fig. 1a) bis d) eine Ausgestaltung eines schematischen Verfahrensablauf eines
erfindungsgeméfBen Verfahrens. Dabei zeigt Figur 1a) einen Trdger 10, der mit einem Dekor
12 beziehungsweise einer Dekorschicht und einer auf dem Dekor 12 aufgebrachten
Deckschicht 14 versehen ist. Die Deckschicht kann beispielsweise eine Dicke aufweisen, die
in einem Bereich von zwischen > 1um und < S5mm, vorzugsweise zwischen > lum und <
20um, liegt. Die Deckschicht 14 ist dabei lackbasiert und kann insbesondere einen Acryllack,
wie etwa ein Acryl-/PU-System aufweisen. Diese Anordnung wird in einem
Verfahrensschritt, der in Figur 1b) gezeigt ist, durch eine Strahlungsquelle 18 gehartet, wobei
Die Deckschicht 14 derart gehirtet wird, dass die Deckschicht 14 unter Ausbildung eines
teilgehirteten Bereichs 14;, der in Figur 1 der gesamten Deckschicht 14 entspricht,
teilgehédrtet wird. Dabei wird ein Teilhédrten der Deckschicht 14 realisiert unter Ausbildung
eines Hartungsgradienten und wird der Hirtungsgradient in Richtung der Dicke der
Deckschicht derart ausgebildet, dass ein Oberflichenbereich der Deckschicht vergleichsweise
stirker gehdrtet wird, als ein tiefergehender beziehungsweise tieferliegender Bereich der

Deckschicht.

Dabei konnen fiir eine Teilhdrtung bestimmte Parameter besonders vorteilhaft sein.
Beispielsweise kann eine Teilhdrtung durch die Strahlungsquelle 18 mit einer Leistung in
einem Bereich von < 80 W, beispielweise in einem Bereich von > 5W bis < 50 W, besonders
bevorzugt > 30W bis < 40 W. Alternativ oder zusitzlich kann eine Strahlung mit einer
Wellenldnge in einem Bereich von > 200nm bis < 380nm, beispielsweise in einem Bereich
von > 240nm bis < 280nm, beispielsweise bei 254nm verwendet werden. Entsprechend kann
die Strahlungsquelle 18 etwa ein Galliumstrahler sein. Nach dem Teilhdrten kann der
teilgehirtete Bereich 14, beispielsweise einen Vernetzungsgrad in einem Bereich von > 50%
bis < 90%, beispielsweise > 65% bis < 85%, besonders bevorzugt in einem Bereich von >
70% bis < 80%, aufweisen, wobei der Vernetzungsgrad bestimmbar sein kann nach DIN ISO

10147. Zusitzlich oder alternativ kann es vorgesehen sein, dass die Deckschicht 14 zumindest
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teilweise eine Pendelhirte aufweist, die in einem Bereich von > 65 bis < 80 Sekunden liegt,
wobei die Pendelhirte in an sich bekannter Weise ermittelbar ist nach Konig beziehungsweise

Persoz und damit unter Anwendung der DIN EN ISO 1522 oder DIN 53157.

In der Figur lc) ist ferner gezeigt, dass durch eine Negativstrukturierung unter Verwendung
eines Priagemittels 22, wie einer Prigewalze, eine definierte Strukturierung 16 in die

teilgehirtete Deckschicht 14 eingebracht werden kann.

In der Figur 1d) ist ferner gezeigt, dass die Deckschicht 14 unter Verwendung einer
Strahlungsquelle 20 endgehirtet werden kann, etwa mit einer Leistung von 80-100W,
beispielsweise mit einem Gallium-Quecksilber-Strahler als  Strahlungsquelle  20.
AnschlieBend kann der Triger 10 zu Paneelen geeigneter Grofe zerkleinert werden fiir den
Fall, dass die Dimensionierung des Trigers 10 die GroBle der der gewlinschten Paneele

ibersteigt.

In der Figur 2 ist eine weitere Ausfithrungsform des erfindungsgeméfen Verfahrens gezeigt,
wobei das Verfahren in weiten Teilen dem in Figur 1 beschriebenen entspricht, so dass fiir
eine detaillierte Beschreibung auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu Figur 1 verwiesen wird.
In der Ausgestaltung gemif Figur 2 kann die Deckschicht wiederum 14 gehirtet werden unter
Ausbildung eines rdumlichen Hirtungsgradienten. Dies ist in der Figur 2b) zu erkennen,
wobei ein teilgehirteter Bereich 14, der Deckschicht 14 an einem Oberflichenbereich der
Deckschicht 14 stromabwirts einer Strahlungsquelle 18 beziehungsweise in Verfahrrichtung
nach der Strahlungsquelle 18, entstanden ist, wohingegen in einem tieferen Bereich der

Deckschicht 14 ein nicht gehirteter Bereich 14, vorliegt.
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Bezugszeichenliste

10 Trager

12 Dekor

14 Deckschicht

14,4 teilgehirteter Bereich
14,  vergleichsweise gering gehirteter Bereich
145 endgehirteter Bereich
16 Strukturierung

18 Strahlungsquelle

20 Strahlungsquelle

22 Prigemittel
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Patentanspriiche

. Verfahren zum Herstellen eines Dekorpaneels, aufweisend die Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines Trigers (10),
b) Aufbringen eines Dekors (12) auf zumindest einen Teilbereich des Trigers
(10),

c) Aufbringen einer lackhaltigen Deckschicht (14) auf das Dekor,

dadurch gekennzeichnet, dass

d) die lackhaltige Deckschicht (14) teilgehirtet wird; wobei

dl) ein Teilhdrten der Deckschicht (14) realisiert wird unter Ausbildung eines
Hirtungsgradienten und wobei der Hértungsgradient in Richtung der Dicke der
Deckschicht (14) derart ausgebildet wird, dass ein Oberflichenbereich der
Deckschicht (14) vergleichsweise stirker gehirtet wird, als ein tiefergehender
Bereich der Deckschicht (14), und wobei

e) im Anschluss an das nur teilweise Harten der Deckschicht (14) diese mit einer
Strukturierung (16) versehen wird, wobei

f) Verfahrensschritt €) zumindest teilweise durch eine Negativstrukturierung
erfolgt; und

2) die lackhaltige Deckschicht nach Verfahrensschritt €) endgehértet wird.

. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teilhdrten der

lackhaltigen Deckschicht (14) durchgefiihrt wird unter Verwendung einer

Strahlungsquelle (18) mit einer Leistung in einem Bereich von < 80 W.

. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teilhédrten der

lackhaltigen Deckschicht (14) durchgefithrt wird unter Verwendung einer Strahlung

mit einer Wellenldnge in einem Bereich von > 200nm bis < 380nm.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der Strahlungsquelle zu der zu strukturierenden Oberfliche der

Deckschicht verianderbar ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die lackhaltige Deckschicht (14) mit einer Dicke aufgebracht wird, die in einem

Bereich von zwischen > 1um und < Smm liegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die lackhaltige Deckschicht (14) als Bestandteil einen Acrylat-basierten Lack

aufweist.

Verfahren gemil einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Dekor (12) durch ein Direktdruckverfahren aufgebracht wird.

Dekorpaneel, aufweisend einen Tridger (10), ein Dekor (12) und eine nicht
strukturierte lackhaltige Deckschicht (14), dadurch gekennzeichnet, dass die nicht
strukturierte Deckschicht (14) teilgehirtet ist, wobei die Deckschicht (14) derart
teilgehirtet ist, dass ein Hartungsgradient in Richtung der Dicke der Deckschicht (14)
vorliegt, und wobei ein Oberflichenbereich der Deckschicht (14) vergleichsweise

stirker gehdrtet ist, als ein tiefergehender Bereich der Deckschicht (14).

Dekorpaneel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die lackhaltige
Deckschicht (14) einen Acrylat-basierten Lack aufweist.

Dekorpaneel nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht
(14) zumindest teilweise derart gehdrtet ist, dass ein Vernetzungsgrad vorliegt in

einem Bereich von > 50% bis < 90%.
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11. Dekorpaneel nach einem der Anspriiche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Deckschicht (14;) zumindest teilweise eine Pendelhirte aufweist, die in einem Bereich

von > 65 bis < 80 Sekunden liegt.
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